Title (en)
Process and devices for assembling a plurality of rigid boards for the realization of a movable partition wall

Title (de)
Verfahren und Vorrichtungen fir den Zusammenbau einer Mehrzahl von starren Platten zur Erstellung einer beweglichen Trennwand

Title (fr)
Procédé et organes d'assemblage d'une pluralité de panneaux rigides, en vue de constituer une cloison amovible

Publication
EP 1039148 A1 20000927 (FR)

Application
EP 00400790 A 20000322

Priority
FR 9903522 A 19990322

Abstract (en)
Method includes boring vertical slots (7, 8), with cylindrical profile, in each panel (1, 2), bringing panels next to each other, and inserting cylindrical
attachment (5) in slots of panels. Same attachment can attach four different panels (1, 2, 3, 4) together. An Independent claim is also included for
the description of attachment for assembling panels.

Abstract (fr)
Un procédé, qui consiste: a pratiquer des panneaux (1,2), a proximité d'un bord latéral de ceux-ci destiné a étre disposé en position sensiblement
verticale et a partir d'un bord du panneau perpendiculaire a ce bord latéral, une fente (7,8) de profil cylindrique destinée a occuper une position
verticale, les fentes ménagées dans les deux panneaux ayant un profil identique; a amener les deux panneaux (1,2) sensiblement a I'aplomb I'un
de l'autre avec les deux fentes (7,8) disposées en regard; a engager dans la fente du panneau inférieur (1) un organe cylindrique (5) de liaison
de forme complémentaire; et a coiffer cet organe de liaison (5) par la fente du panneau supérieur (2) pour former un ensemble coplanaire avec le
panneau inférieur (1) associé. <IMAGE>
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